
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2025/2026

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: Inżynieria i Zarządzanie Produkcją Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne Kod kierunku: IiZP

Stopień studiów: I

Specjalności: Inżynieria jakości w produkcji zautomatyzowanej,Zrównoważona i inteligentna produkcja,Komputerowo
wspomagane wytwarzanie

1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Projektowanie procesów technologicznych

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Manufacturing Process Planning

Kod przedmiotu WM IIZP oIS B14 25/26

Kategoria przedmiotu Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS 3.00

Semestry 5

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium
Laboratorium
komputero-

we
Projekt Seminarium

5 15 0 0 0 15 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z metodyką projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu, zasadami tworzenia
struktur procesów,doboru półfabrykatów, wyposażenia technologicznego

Cel 2 Nabycie umiejętności projektowania procesu technologicznego montażu w kilkuosobowym zespole projekto-
wym

Kod archiwizacji:
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Cel 3 Nabycie umiejętności projektowania procesu technologicznego obróbki w kilkuosobowym zespole projekto-
wym

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu podstaw konstrukcji maszyn, metaloznawstwa oraz dokumentacji tech-
nicznej i grafiki inżynierskiej

2 Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej (rysynki wykonawcze i złożeniowe)

3 Posiadanie wiedzy z zakresu podstawowych technologii pierwotnego kształtowania półwyrobów (odlewania, prze-
róbki plastycznej itp.), wtórnego kształtowania (obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej), obróbki cieplnej oraz
metod kontroli

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student poprawnie definiuje pojecia związane z projektowaniem procesu technologicznego montażu.
Wymienia etapy projektowania procesu technologicznego montażu

EK2 Wiedza Student poprawnie definiuje pojecia związane z projektowaniem procesu technologicznego obróbki.
Wymienia etapy projektowania procesu technologicznego obróbki

EK3 Umiejętności Student poprawnie projektuje strukturę procesu technologicznego montażu dla zadanego wy-
robu złożonego

EK4 Umiejętności Student poprawnie projektuje strukturę procesu technologicznego obróbki dla zadanego przed-
miotu obrabianego

6 Treści programowe

Projekt

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1
Wprowadzenie do projektu nr 1. Analiza formalna dokumentacji konstrukcyjnej
i analiza technologiczności montażu wyrobu. Opracowanie struktury montażowej
wyrobu

2

P2
Opracowanie graficznego planu montażu wyrobu. Wydzielenie zadań
montażowych,opracowanie grafu następstw zadań montażowych, grupowanie zadań
w operacje montażu. Opracowanie karty technologicznej montażu

2

P3 Opracowanie kart instrukcyjnych montażu (zadanie indywidualne) 2

P4
Wprowadzenie do projektu nr 2. Opracowanie wielowariantowej struktury procesu
technologicznego obróbki dla zadanego przedmiotu obrabianego. Wybór wariantu.
Opracowanie Karty technologicznej montażu

2

P5 Określenie półfabrykatu i stanów pośrednich operacji 2

P6
Opracowanie Karty instrukcyjnej obróbki. Dobór maszyn technologicznych
i oprzyrządowania przedmiotowego. Określenie zabiegów w operacji 3
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Projekt

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P7 Dobór narzędzi, oprzyrządowania narzędziowego oraz parametrów skrawania 2

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1
Wprowadzenie. Historia projektowania procesów technologicznych na tle czterech
rewolucji przemysłowych. Wyrób i jego struktura. Cykl życia wyrobu. Definicja
procesu wytwarzania

2

W2

Metodyka projektowania procesów montażu. Podział wyrobu na jednostki
montażowe, projektowanie struktury procesu technologicznego montażu. Definicje:
procesu technologicznego montażu, operacji, ustawienia, pozycji, zabiegu,
czynności, ruchu elementarnego

2

W3
Dobór metod montażu i wyposażenia montażowego. Dobór parametrów połączeń
montażowych. Normowanie czasu operacji. Dokumentacja technologiczna (Karta
technologiczna, Karta instrukcyjna)

2

W4
Metodyka projektowania procesów technologicznych obróbki. Struktura procesu
technologicznego obróbki, dane wejściowe do projektowania procesu
technologicznego obróbki

3

W5

Klasyfikacja części. Ramowe procesy technologiczne przedmiotów typowych klas.
Obliczanie naddatków i projektowanie półfabrykatu. Wariantowanie struktur
procesów obróbki. Dokumentacja technologiczna (Karta technologiczna, Karta
instrukcyjna)

3

W6
Dobór obrabiarek.Dobór oprzyrządowania przedmiotowego. Analiza ustalenia
przedmiotu obrabianego. Dobór oprzyrządowania narzędziowego i narzędzi.
Normowanie czasu operacji obróbkowych

3

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady (z możliwością realizacji e-learning)

N2 Prezentacje multimedialne

N3 Ćwiczenia projektowe

N4 Praca w grupach
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8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 30

Konsultacje przedmiotowe 5

Egzaminy i zaliczenia w sesji 5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 6

Opracowanie wyników 5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 7

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 58

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Projekt zespołowy

F2 Kolokwium

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen z projektów i oceny z egzaminu

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Zaliczenie 2 projektów, uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 Student nie spełnia wymagań na ocenę 3.0 i uzyskał mniej niż 55% punktów
wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 3.0 Student uzyskał co najmniej 55% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 3.5 Student uzyskał co najmniej 65% punktów wymaganych na ocenę 5.0
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Na ocenę 4.0 Student uzyskał co najmniej 75% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 4.5 Student uzyskał co najmniej 85% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 5.0
Student poprawnie wyjaśnia pojecia związane z projektowaniem procesu
technologicznego montażu. Analizuje etapy projektowania procesu
technologicznego montażu

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0 Student nie spełnia wymagań na ocenę 3.0 i uzyskał mniej niż 55% punktów
wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 3.0 Student uzyskał co najmniej 55% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 3.5 Student uzyskał co najmniej 65% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 4.0 Student uzyskał co najmniej 75% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 4.5 Student uzyskał co najmniej 85% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 5.0
Student poprawnie wyjaśnia pojecia związane z projektowaniem procesu
technologicznego obróbki. Analizuje etapy projektowania procesu
technologicznego obróbki

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0 Student nie spełnia wymagań na ocenę 3.0 i uzyskał mniej niż 55% punktów
wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 3.0 Student uzyskał co najmniej 55% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 3.5 Student uzyskał co najmniej 65% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 4.0 Student uzyskał co najmniej 75% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 4.5 Student uzyskał co najmniej 85% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 5.0
Student potrafi poprawnie zaprojektować proces technologiczny montażu dla
zadanego wyrobu złożonego

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0 Student nie spełnia wymagań na ocenę 3.0 i uzyskał mniej niż 55% punktów
wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 3.0 Student uzyskał co najmniej 55% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 3.5 Student uzyskał co najmniej 65% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 4.0 Student uzyskał co najmniej 75% punktów wymaganych na ocenę 5.0

Na ocenę 4.5 Student uzyskał co najmniej 85% punktów wymaganych na ocenę 5.0
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Na ocenę 5.0
Student potrafi poprawnie zaprojektować proces technologiczny obróbki dla
zadanego przedmiotu obrabianego

10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 M1_W06 Cel 1 W1 W2 W3 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

EK2 M1_W06 Cel 1 W3 W4 W5 W6 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

EK3
M1_U02
M1_K02 Cel 1 Cel 3 P1 P2 P3 W1

W2 W3 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

EK4 M1_U02 Cel 2 Cel 3 P4 P5 P6 P7 W4
W5 W6 N1 N2 N3 N4 F1 F2 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Tymowski J — Technologia Budowy Maszyn., Warszawa, 2000, PWN

[2 ] Feld M — Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn., Warszawa, 2000, WNT

[3 ] Choroszy B — Technologia maszyn, Wrocław, 2000, Oficyna Wyd. Polit. Wroc

[4 ] Feld M — Uchwyty obróbkowe, Warszawa, 2002, WNT

Literatura uzupełniająca

[1 ] Grzesik W. Niesłony P, Bartoszuk M — Programowanie obrabiarek NC/CNC, Warszawa, 2006, WNT

[2 ] Kosmol J ed. — Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie., Gliwice, 2001, Wydawnictwo Poli-
techniki śląskiej

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr inż. Łukasz, Jerzy Gola (kontakt: lukasz.gola@pk.edu.pl)
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13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)
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